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USP-8B04 
●外形寸法図 / Packaging Information

 

外形寸法図 Packaging Information / 
参考パターン寸法 Reference Pattern Layout Dimensions 

●参考パターンレイアウト/
Reference Pattern Layout

Unit: (mm) 

・はんだ厚:120μm (参考)
  Solder thickness:120μm (Ref.)



USP-8B04 
●リール/Reel

●テーピング仕様/Taping Specifications
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テーピング仕様 / Taping Specifications

3,000pcs/Reel 

T2 Type :[Device orientation : Right] 

Standard feed 

direction of feed 

12.5 MAX

2±0.2

Φ13±0.2

(1.5)

9.0±0.3

(リール巻芯部寸法)


